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FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI®) -
Part 6: FDI® Technology Mappings

FOREWORD

onal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote'int
eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To|thi
tion to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical
ly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s
ation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject
prticipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmentallorganizatio
e IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organ
brdization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement betweeh the two organi

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representatiof
tted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for international (Use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made torensure that the technical contg
ations is accurate, IEC cannot be held responsible for_the ‘way in which they are used g
erpretation by any end user.

er to promote international uniformity, IEC National \Committees undertake to apply IEC Py
arently to the maximum extent possible in their national-and regional publications. Any divergenc{
C Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in

5elf does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide (
Ement services and, in some areas, access.to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
s carried out by independent certification.bodies.

ers should ensure that they have the latest edition of this publication.

bility shall attach to IEC or its diréctors, employees, servants or agents including individual ex
ers of its technical committees:and IEC National Committees for any personal injury, property d
damage of any nature whatsqgever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
ses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
ations.

on is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
Ensable for the cofrect application of this publication.

on is drawn toithe possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subjec
IEC shall not-be held responsible for identifying any or all such patent rights.

pmprising
ernational
b end and
| Reports,
)’). Their
dealt with
hs liaising
zation for
pations.

Ernational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
b between
the latter.

onformity
e for any

perts and
amage or
fees) and
bther |IEC

cations is

of patent

69-6_has been prepared by subcommittee 65E: Devices and integration in en

terprise

, OF_JEC technical committee 65: Industrial-process measurement, contlrol and

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2021. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) Separated each technology mapping out to subparts of Part 6 (i.e., Part 6-xxx)
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

65E/867/CDV 65E/924/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This dogumentw ih—accorda o—wi a Nira

at www
describé

A list o
integrat

The con
stability
the spe
e reco

e with

e replaced by a revised edition, or

e ame

nce with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement,d
iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed-by
bd in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

f all parts in the IEC 62769 series, published under the genefal-title Field
on (FDI®), can be found on the IEC website.

mittee has decided that the contents of this document will'\remain unchanged

date indicated on the IEC website under "http://webstore,iec.ch" in the data rg
ific document. At this date, the document will be

nfirmed,

jrawn,

nded.

oped in
vailable
EC are

device

until the
lated to
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FIELD DEVICE INTEGRATION (FDI®) —

Part 6: FDI® Technology Mappings

1 Scope

This part of IEC 62769 specifies the technology mapping for the concepts described in the Field
Device Integration (FDI®!) standard. The technology mapping focuses on implementation of the
Ents FDI® Client and User Interface Plug-in (UIP) in the specified technologie$ for the
WORKSYTATION platform and the MOBILE platform as defined in IEC 62769-4()FHere are

compon

individu

2 Norfmative references

The follpwing documents are referred to in the text in such a way that.seme or all of their

constitu
For un
amend

IEC 627/69-1, Field Device Integration (FDI®) — Part 1: Qverview
IEC 627/69-6-100, Field Device Integration (FDI®) —Part 6-100: Technology Mapping —
IEC 627/69-6-200, Field Device Integration (FDI®) — Part 6-200: Technology Mapping —

FCG TY10099, Field Device Integration.(FDI®) — Technology Management

HTMLS5,

ECMA-262, ECMAScript 2016 Language Specification

3 Tern

31 T

For the

bl subparts for the currently supported technologies .NET and HTMLS5.

fes requirements of this document. For dated references,only the edition cited
ated references, the latest edition of the referenced” document (includ
ents) applies.

W3C Recommendation. World Wide Web Consortium (W3C) (2014)

ms, definitions, abbreviated terms, acronyms and conventions

erms and/ definitions

purpeses of this document, the terms and definitions given in IEC 62769-1 app

content
applies.
ng any

.NET

HTML5

ly.

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at the following

address

e |EC
e |SO

1

es:

Electropedia: available at https://www.electropedia.org/

Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp

FDI® is a registered trademark of the non-profit organization Fieldbus Foundation, Inc. This information is given

for the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark
holder or any of its products. Compliance does not require use of the trade name. Use of the trade name requires
permission of the trade name holder.
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bbreviated terms and acronyms

For the purposes of this document, the abbreviated terms and acronyms given in IEC 62769-1
as well as the following apply.

CLR
UML

Common Language Run-time
Unified Modeling Language

4 Platforms and runtime

4.1 Runtime

411

A UIP f
execute
CLR<<(
are spe

IEC 627

4.1.2

A UIP
Recomn
Runtimg
support

IEC 627

42 P
421

The ind
specifie

The Pla

4.2.2

.NET Framework
br the .NET-based runtime shall be built upon the Microsoft. NETTMZ Framew

LR_Version>>". The concrete versions of the required .NET Framework and
cified in FCG TS10099 FDI® Technology Management.

69-6-100 specifies the detailed technology mapping.

HTML5

for the HTML5-based runtime shall be built upon HTML5 (see HTML
nendation), ECMAScript®3 (see ECMA-262) and Cascading Style Shee
Id is "FDIHtmI<<Version>>". The versiopn and thus the concrete feature
bd are specified in FCG TS10099 FDI®<Technology Management.

69-6-200 specifies the detailed technology mapping.
latforms

Workstation

d in FCG TS10099:

formld for’the Workstation platform is “Workstation”.

Mobile

ork and

d in the .NET Common Language Runtime. The Runtimeld is&~*.NET Frgmework

he CLR

b, W3C
s. The
5 to be

vidual Runtimeldsite 'be supported by an FDI® Client for the Workstation platform are

The Ru

htimields to be supported by an FDI® Client for the Mobile platform are spe

cified in

FCG TS10099.

The Platformld for the Mobile platform is “Mobile”.

2 Microsoft.NET™ is the is the trademark of a product supplied by Microsoft Corporation. This information is given
for the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by IEC of the product
named. Equivalent products may be used if they can be shown to lead to the same results.

ECMAScript® is a registered trademark of a product supplied by Ecma International. This information is given for

the convenience of users of this document and does not constitute an endorsement by IEC of the product named.
Equivalent products may be used if they can be shown to lead to the same results.
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naturg
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L'atter
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L'atten

missIion efectrotecnnique imternationale (TIEV ) est une organisation mondlale de normallsation
hsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'IEC a_pou
er la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les_don
icité et de I'électronique. A cet effet, I''EC — entre autres activités — publie des Normes iatern
bécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles aupublic (PA
5 (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée & des comités d'ét
x desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les org
htionales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC{ participent égalg
x. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
ons fixées par accord entre les deux organisations.

cisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques-représentent, dans la r}
le, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les ‘€omités nationaux de I'lEC i
bprésentés dans chaque comité d'études.

ublications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et son
e telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les effotts)raisonnables sont entrepris afin
re de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respo
uelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

e possible, a appliquer de fagon transparente les Rublications de I'lEC dans leurs publications
ionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nati
ales correspondantes doivent étre indiquées€n termes clairs dans ces derniéres.

elle-méme ne fournit aucune attestationndé conformité. Des organismes de certification indd
Esent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux mg

ndants.
les utilisateurs doivent s'assuref\qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publica

e responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou ma
pris ses experts particuliers’ et les membres de ses comités d'études et des Comités nationau
pbut préjudice causé encas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage d
que ce soit, directe-ou/ndirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les
ant de la publication’ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publicatior
crédit qui lui est\accordé.

tion est atiire€ sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pu
hcées estiobligatoire pour une application correcte de la présente publication.

tion @stattirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent 4

de drq

brevefs.

its_de~brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels

omposée
objet de
aines de
ationales,
S) et des
udes, aux
hnisations
ment aux
elon des

hesure du
ntéressés

agréées
que I'lEC
hsable de

e but d'encourager l'uniformité internationale, les Cemités nationaux de I''EC s'engagent, danjs toute la

ationales
nales ou

pendants
rques de
rtification

tion.

hdataires,
de I'lEC,
P quelque
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de I'EC,

blications

ire I'objet
droits de

L'IEC 62769-6 a été établie par le sous-comité 65E: Les dispositifs et leur intégration dans les
systémes de l'entreprise, du comité d'études 65 de I'lEC: Mesure, commande et automation
dans les processus industriels. |l s'agit d'une Norme internationale.

Cette troisieme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2021. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) le mapping de chaque technologie est désormais décrit dans les sous-parties de la Partie 6
(Partie 6-xxx).
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de cette Norme internationale est issu des documents suivants:
Projet Rapport de vote
65E/867/CDV 65E/924/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a

son approbation.

La langue employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I'anglais.

Ce docy
Directiv
www.ied
I'EC so

Une list
des app

Le comi

indiquég sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les dorinées relatives au d¢

recherc
e reco
e supq

.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents dévelop
nt décrits plus en détail sous www.iec.ch/standardsdev/publications.

b de toutes les parties de la série IEC 62769, publiées sous le titre~général Int
areils de terrain (FDI®), se trouve sur le site web de I'lEC.

é a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifie avant la date de
ne. A cette date, le document sera

nduit,

rime,

e remplacé par une édition révisée, ou

e ame

hdé.

pés par
Egration

stabilité
cument
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INTEGRATION DES APPAREILS DE TERRAIN (FDI®) -

Partie 6: Mappings de technologies FDI®

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 62769 spécifie le mapping de technologies pour les concepts décrits
dans la norme d'intégration des appareils de terrain (FDI®!, Field Device Integration). Le

mappin

de technologies porte essentiellement sur la mise en oceuvre des com

Client FDI® et Plugiciel d'interface utilisateur (UIP)) dans les technologies spécifiées
plateformes WORKSTATION et MOBILE définies dans I'lEC 62769-4. Les technologies
HTMLS5 jactuellement prises en charge sont traitées dans les différentes sous+<parties.

2 Ré

Les doc
de leur
I’édition
référend

IEC 627

IEC 627
technolq

IEC 627
technolq

FCG TS
anglais

HTMLS5,
normalig

ECMA-2

érences normatives

uments suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout g
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datée
citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du docu
e s'applique (y compris les éventuels amendements).

69-1, Intégration des appareils de terrain (FDI®)— Partie 1: Vue d'ensemble

69-6-100, Intégration des appareils deerrain (FDI®) — Partie 6-100: Map,
gies — .NET

69-6-200, Intégration des appareils de terrain (FDI®) — Partie 6-200: Map,
gies — HTMLS

Seulement)

W3C Recommendation. World Wide Web Consortium (Consortium charg
ation du web.mondial) (W3C) (2014)

posants
bour les
.NET et

u partie

5, seule

ment de

bing de

bing de

10099, Field Device Integration (FDI®) — Technology Management (disponible en

& de la

62, ECMAScript 2016 Language Specification (disponible en anglais seulement)

3 Tern

mes, définitions, abréviations, acronymes et conventions

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 62769-1 s'appliquent.

L'ISO et I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC

Electropedia: disponible a I'adresse https://www.electropedia.org/

1 FDI® est une marque déposée de I'organisation a but non lucratif Fieldbus Foundation, Inc. Cette information est
donnée a l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que I'lEC approuve le détenteur
de la marque ou I'emploi de ses produits. La conformité n'exige pas l'utilisation de la marque. L'utilisation de la
marque exige l'autorisation du détenteur de la marque.


https://www.electropedia.org/
https://iecnorm.com/api/?name=2cb950f617b35bd045a1c96edc69a04f
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Online browsing platform: disponible a I'adresse https://www.iso.org/obp

3.2 Abréviations et acronymes

Pour les besoins du présent document, les abréviations et acronymes de I'lEC 62769-1 ainsi

que les

CLR
UML

4 Pla

41 E
411

Un UIA
Microso
L'identif]
versions
FDI® Te

L'IEC 64

4.1.2

Un UIP
Recomn
Le Run
concret
Manag

L'1EC 61

4.2 P
421

Les Ru
Worksta3

suivants s'appliquent.

(Common Language Run-time) Moteur d'exécution du langage commun
(Unified Modeling Language) Langage de modélisation unifié

toformes-et-environnement-dexécution

nvironnement d'exécution
.NET Framework

pour l'environnement d'exécution .NET doit s'appuyer sur “le Framew
ft. NET™2 et étre exécuté dans le moteur d'exécution du (fangage commu
cateur d'exécution (Runtimeld) est ".NET Framework GLR<<CLR_Version>
concretes du .NET Framework exigé et le CLR sont spécifiés dans la FCG T
chnology Management.

P769-6-100 spécifie en détail le mapping de technologies.

HTML5

pour I'environnement d'exécution HTML& doit s'appuyer sur HTML5 (voir HTML
nendation), ECMAScript®3 (voir ECMA-262) et des feuilles de style en cascade
imeld est "FDIHtml<<Version>>".'d.a version et par conséquent les fonctio
s a prendre en charge sont_spécifiées dans la FCG TS10099 FDI®, Tec
ment.

P769-6-200 spécifie en détail le mapping de technologies.

lates-formes
Workstation

ntimelds—~qui doivent étre pris en charge par un Client FDI® pour la pld
tion (poste de travail) sont spécifiés dans la FCG TS10099.

ork de
.NET.

10099,

UJ

5, W3C
(CSS).
nnalités
hnology

teforme

L'identif

cateur de plateforme (Platformld) pour la plateforme Workstation est "Workstat

on".

4.2.2

Mobile

Les Runtimelds qui doivent étre pris en charge par un Client FDI® pour la plateforme Mobile
sont spécifiés dans la FCG TS10099.

Microsoft. NET™ est la marque d'un produit distribué par Microsoft Corporation. Cette information est donnée a

I'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que I'lEC approuve I'emploi du produit
ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent étre utilisés s'il est démontré qu'ils aboutissent aux mémes
résultats.

ECMAScript® est une marque déposée d'un produit distribué par Ecma International. Cette information est donnée

a l'intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement que I'lEC approuve I'emploi du produit
ainsi désigné. Des produits équivalents peuvent étre utilisés s'il est démontré qu'ils aboutissent aux mémes
résultats.


https://www.iso.org/obp
https://iecnorm.com/api/?name=2cb950f617b35bd045a1c96edc69a04f
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